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	一、关于向参股公司增资暨关联交易的概述
	为推动东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局规划，满足参股公司东莞领航电子新材料
	具体内容详见公司于2026年8月15日、9月1日在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第十三次会议决议
	二、本次进展情况
	本次增资事项经2026年第一次临时股东会审议通过后，领航电子全体股东签署了《关于东莞领航电子新材料有
	三、对公司的影响及风险提示
	领航电子主要从事半导体 CMP 抛光液及核心纳米研磨材料的研发、生产和销售，属于半导体材料国产化替代
	四、其他说明

